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1.1 Kapsam Bu standart kablo, tel ve kablo takımlarının
üretim gereklilikleri ve uygulamalarını anlatmaktadır.

Bu dökümanın İngilizcesi ile başka dile çevrilmiş
sürümleri arasında uyuşmazlık olması halinde,
İngilizce sürümü geçerli olacaktır

1.2 Amaç Bu Standart, kablo ve kablo takımlarıyla
ilgili montaj işlemleri ile krimpli, mekaniksel bağlantılı veya
lehimli arabağlantıların üretilmesi için gerekli malzemeler,
metodlar, testler ve kabul kriterlerini tanımlamaktadır. Bir
takımı üretmek için bu standartta belirtilen kabul kriterlerini
karşılayan herhangi bir metod kullanılabilir.

1.3 Bu Dökümana Yaklaşım IPC/WHMA-A-620,
ürünlerin satın alınması için tek başına bir döküman
olarak kullanılabilir ancak proses-içi veya son ürün
denetlemelerinin sıklığını belirlemez. Proses göstergesi
sayısı ile kusurlar için izin verilen onarım/yeniden
işlem sayısı için bir sınır belirlenmemiştir. Bu tür bir
bilgi bir istatistiksel proses kontrol planı kullanılarak
geliştirilmelidir (bknz. IPC-9191).

Tüm ürünler, montaj çizimleri/dökümanlarda belirtilen
gereklilikleri ve uygulanabilir ürün sınıfının burada
belirtilen gerekliliklerini sağlamalıdır [D1D2D3].

Bu dökümandaki resimler, her bölümün başlığında
belirtilen özel noktaları tasvir etmektedir. Herbir resmi
kısa bir açıklama takip etmektedir. Geliştirme Komitesi,
burada kullanılan bazı terimler için endüstrinin farklı
bölümlerinde farklı terimlerin kullanıldığının farkına
varmıştır. Bu dökümanın amacına uygun olarak tel
ve kablo takımı terimleri birbirlerinin yerine geçebilir
şekilde kullanılmaktadır.

Sınıf 3 ürün üreticileri, dökümante edilmiş bir süreç kontrol
sistemi geliştirmelidir ve uygulamalıdır. [N1N2D3] Eğer
yayınlandıysa, dökümante edilmiş bir süreç kontrol sistemi,
süreç kontrol ve düzeltici faaliyet sınırlarını tanımlamalıdır.
[N1D2D3] Bu, "istatistiksel proses kontrolü" sistemi olabilir
veya olmayabilir (bknz. 1.21). "İstatistiksel proses kontrolü"
(İPK) kullanımı opsiyoneldir ve tasarım kararlılığı, parti
boyutu, üretim sayıları ve üretici ihtiyaçları gibi faktörlere
dayalı olmalıdır.

Süreç kontrol metodolojileri, kablo ve kablo takımlarının
üretiminde kullanılan üretim proseslerinin planlanması,
uygulanması ve değerlendirilmesinde kullanılmalıdır.
[N1D2D3] Felsefe, uygulama stratejisi, araçlar ve teknikler,
süreç kontrol ve kabiliyetleriyle nihai ürün gerekliliklerini
ilişkilendirmek için değerlendirme altındaki belirli şirket,
operasyon ve değişkenlere bağlı olarak farklı sıralarda
uygulanabilir.

1.4 Ölçüm Birimleri ve Uygulamaları Bu standartta,
ölçmenin diğer şekilleri de dahil olmak üzere tüm boyutlar
ve toleranslar SI (Uluslararası Sistem) birimleri (İngiliz
ölçüm sistemindeki eşdeğerleri parantez içinde verilmiştir)
cinsinden ifade edilmiştir. Boyutlar ve toleranslarda boyutsal
açıklamaların esas formunda olduğu gibi milimetre kullanılır;
milimetrenin anlamlı olmadığı hassas ölçüm gerektiren
durumlarda mikrometre kullanılır.

1.4.1 Boyutların Doğrulanması Bu spesifikasyonların
uygunluğunun belirlenmesi amacıyla bu standartta belirtilen
tüm limitler ASTM E29’da tanımlanan mutlak limitlerdir.

1.5 Gereklilikler Malzemeler; kablo, tel veya kablo
takımlarının işlemleri veya kabulü için bir gereklilik
olduğunda bu dökümanın metin kısımlarında “-meli,
-malı” eki kullanılmaktadır.

Bu standartta “-meli,-malı” eki en az bir sınıf için bir
donanım hatasını gösterdiğinde, her sınıf için gereklilikler
bu ekin hemen sonrasında köşeli parantezler içerisinde
yeralmaktadır.

N = Bu Sınıf için bir gereklilik tanımlanmamıştır
A = Kabul Edilebilir
P = Proses Göstergesi
D = Kusur

Örnekler:
[A1P2D3] Sınıf 1 için Kabul Edilebilir, Sınıf 2 için Proses

Göstergesi ve Sınıf 3 için Kusur’dur.
[N1D2D3] Sınıf 1 için Gereklilik Tanımlanmamıştır, Sınıf 2

ve 3 için Kusur’dur.
[A1A2D3] Sınıf 1 ve 2 için Kabul Edilebilir, Sınıf 3 için

Kusur’dur.
[D1D2D3] tüm Sınıflar için Kusur’dur.

Koyu renkli olmayan “-meli/malı” eki öneriler ile
sadece rehberlik etmek amacıyla genel endüstri
pratik ve prosedürlerini yansıtmaktadır.

1.6 Yaygın Olmayan veya Özel Tasarımlar Endüstride
fikir birliğine varılmış bir döküman olarak IPC/WHMA-
A-620, tüm olası ürün tasarım kombinasyonlarını ele
alamaz. Bununla beraber standart, yaygın olarak kullanılan
teknolojiler için kriterleri sağlamaktadır. Yaygın olmayan
veya özel teknolojiler kullanıldığında tek bir kabul kriterinin
geliştirilmesi gerekli olabilir. Geliştirme kullanıcı katılımını
içerir. Kabul kriteri, kullanıcı onayını sağlamalıdır.
[N1N2D3] Burada belirtilmeyen özel amaçlı prosesler
ve/veya teknolojiler için gereklilikler, kontrol edilebilir
durumda olan yazılı prosedürlere uygun olarak
gerçekleştirilmelidir. [N1D2D3]
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